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Podkladové profily a
rozsirovacie profily

Podkladovy profil: Nyxon

/ Odolnost proti tlaku az 87 kg/cm?
v/ Koeficient tepelnej vodivosti: 0,089 W/mK
oLl Uy A f /' Moznost korekcie velkosti otvoru

v/ Vhodny pre vietky typy stolarstva

Tento parapet je pevné a dobre izolacné riesenie pre montaz okennych a dvernych ramov. Je vyrobeny zo zakladnej
dosky Nyxon a tvrdeného extrudovaného XPS, Co zabezpecuje stabilnd podporu a vynikajdcu tepelnu izolaciu,

ktora umoznuje prispdsobenie réznym rozmerom otvorov.

OKNA DVERE DOPLNKY



